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Dal rivelatore (Hamamatsu) ai Piani X e Y



PCB Rigido per SiD:

- Necessita di ottimizzare gli ingombri, e lalunghezza delle
piste.

- Necessita di ottimizzare il piano di massa.

- Necessita di progettare due PCB rigidi distinti, di uguali
dimensioni, per i piani Xe'Y.

- Necessita di prevedere una culla di alloggiamento del
rivelatore al silicio (SiD) nel PCB rigido stesso.

- Necessita di poter essere realizzato con le attuali capacita
tecnologiche ad un costo contenuto.



PIANO X



PCB X formato da 4 strati o Layer

100 Lt o o Layer 4
800 um 100 um

150 um

e e e eTelelel




Supporto per il silcio
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Risultati delle simulazioni delle piste del PCB X
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Prove di Saldatura ad Ultrasuoni sul terrazzamento
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Vista Frontale del semi piano X
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PIANO Y






Vista dall’alto dell’intero sistema PCB e Backplane (con i connettori aggiungivi)
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SNR del PCB Xe PCB Y

SNR PCB X PCBY
MIN 16.2 18.1
MAX 20.6 21.4

PCB Y pronto per larealizzazione del disegno
finale in officina elettronica della Sezione con
seguente realizzazione delle schede!!!




PCB Flessibile in Kapton




Back-Plane APV25

Connettori Schede APV25

Connettore HDMI per Configurazione e
lettura delle schede.
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Reqgolatori di Tensione del Back Plane
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Opportunita di:
- Usare i regolatori di tensione sul Back-Plane
- Usare i regolatori di tensione sulla scheda APV25 (Solo test di Laboratorio)

- Usare il generatore di tensione per andare direttamente alle schede APV25



Setup per i test su APV25

USB - 12C Interface settings

coM o Opened Close COM P0|l|

™ Toggle RED Led USB 12C 7

o T [

USB-12C

| PRE: ISB 0K I MUX IN: |34 0K
| P CASC: |52 oK | SPARE: =
— IPsE s oK A [5 ok
| SHA: |34 0K VFP: 30 0K
| SSF: |34 0K VFS: B0 0K
| PSP: |55 0K W PSP: 40 0K
CDRV: |254 oK LATENCY: (70 0K
CsEL i oK MUXGAIN  [4 oK
Mode Register -
[~ Preamp Polarity — - B-O Frequency | - R-0 Mode-
A |Ient @ Nonlnverting | 20 MHz " Deconvolutiol
g | Cinveting || @ 40MHz || & Peak
M SO6032A r~ Cal Inhibit - 1 Trigger Mode — - Analog Bias—— 0K
@ OFF " 3Samples || O OFF
| O ON ___5'1Sample “6‘ ON
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Controllore APV25
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Ricostruzione del Segnale con autocalibrazione

Segnale normalizzato
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Segnale normalizzato

Ricostruzione del Segnale Impulsaggio Esterno
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Tempo (ns)
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RISERVA



Modello Tridimensionale PSPICE 5 Strip
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Simulazioni PCB rigido

— e — — — — — — — e — — — — —

Rivelatore

I —r
J I = -
IBEEE ] :
JI = = = : 11
JEE - G =" ] ] 11
IR EEEEE YRR
BLIR o i - : - 1
I + : - 11
| . + 1 T30 F F I i e — = = ="
| EREIE I ] O O O I o - el
| 5 | s —
' E e =
| 1 a %a ; o —
' i o Bt
. ! e L]
! 7 7 ¥ ; 1 = e — SR
——————————————————————— _:%1 :.?:EI I I
L el 1
P S |
. I} WI
Filo Al RSN R R R R

PCB rigido Connettore ZIF
Connettore P5KS Ingresso APV25

PCB Kapton

0

|1 PartName: TLOSSY

MName Walle

- E X

LEN=0.08 5

R=3.55 Changs Display !
Delete

2

C (pF) | L (nH) | G (S) | Crosstalk (%)
122 401 0.02 0.1
20 761 2.6 9.5
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Saldatrice ad ultrasuoni KS4526 e Microscopio Leica APO 216
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